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Ergebnis: Im Rahmen des Projektes wurde eine Methodik zur Evaluierung der Zuverlassigkeit von Leiterplatten unter dy-

namischen Belastungen erarbeitet. Basierend auf einer Materialcharakterisierung und -modellierung wurden
Simulationsmodelle, die es ermdglichen die Leiterplattenlebensdauer unter spezifischer Belastung vorherzusa-

gen und zu verbessern, entwickelt.

PROJEKTBESCHREIBUNG

Experimentelle Zuverldssigkeitstests von Leiter-
platten sind Stand der Technik, jedoch sehr zeit-
aufwendig und kostenintensiv. Deswegen wurden
in diesem Forschungsprojekt Simulationsmodelle
entwickelt, die eine schnelle und kostengiinstige
Evaluierung bzw. Optimierung erst geplanter
Produkte erlauben. Dadurch konnen neue, an die
komplexen Herausforderungen der aktuellen elek-
tronischen Gerate angepasste Leiterplatten mit der
notwendigen Zuverlassigkeit flir deren Anwendung
konstruiert werden.

Durch die breiten Anwendungsgebiete von elektronischen Gerdten sind auch die Belastungen der beinhalteten Leiterplatten
sehr unterschiedlich. Die Leiterplatten miissen StoB-, Temperatur-, Vibrations- oder Ermiidungsbelastungen widerstehen. Aktu-
elle industrieweite Standards beruhen auf experimentellen Versuchen. Die Leiterplatten werden anwendungsnahe z.B. in einem
instrumentierten ,Drop test' oder in Temperaturwechseltests geprift. Diese Tests sind zeit und kostenintensiv: die Leiterplatten
missen produziert, bestiickt und gepriift werden. Um diese Vorgehensweise zu vereinfachen und um mit den immer kiirzer
werdenden Entwicklungszyklen Schritt zu halten wurden in diesem Forschungsprojekt Simulationsmodelle basierende auf der
Finiten Elemente Methode (FEM) entwickelt. Dabei werden die zu testenden Leiterplatten nicht mehr gebaut und getestet son-
dern nur mehr virtuell designt und berechnet. Es wurden Simulationsmodelle fiir die Evaluierung der Zuverldssigkeit unter Impact
Lasten bzw. thermischen Lasten entwickelt. Dabei werden sogenannte ,Drop tests' und Temperaturwechseltests modelliert und
berechnet.

Die Simulationen erlauben eine schnelle und hochwertige Entwicklung Dr. Peter Fuchs
von zukilnftigen komplexen Leiterplatten bzw. der darauf basierenden
elektronischen Geriten. Sie sind fiir den Leiterplattenhersteller durch +43 3842 42962 20
die viel schnelleren Durchlaufzeiten ein immenser Wettbewerbsvorteil peterfuchs@pccl.at
und gewihrleisten dem Endnutzer eine optimierte Zuverl3ssigkeit seines www.kunststoffoauteil.at
elektronischen Gerates in der Anwendung.
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